
──本 会 が 協 賛 等 の も の──
(※は参加費割引あり)

組込みシステムシンポジウム 2019（ESS2019）
期 日 2019 年 9 月 5 日（木），6 日（金）
会 場 下呂温泉水明館（下呂市）
問合先 ESS2019 実行副委員長 松原 豊（名大）

sig@ipsj.or.jp http://www.sigemb.jp/ESS/2019/

東京大学VDEC第 14 回 D2T シンポジウム
期 日 2019 年 9 月 6 日（金）
会 場 東京大学武田先端知ビル（東京都文京区）
問合先 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）担当 肥後

TEL〔03〕5841-0233，FAX〔03〕5841-1093
higo@if.t.u-tokyo.ac.jp http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/

教育システム情報学会第 44 回全国大会
期 日 2019 年 9 月 11 日（水)～13 日（金）
会 場 静岡大学浜松キャンパス（浜松市）
問合先 教育システム情報学会担当 久住

TEL〔03〕3362-9743，FAX〔03〕5227-8632
jsise-desk@bunken.co.jp http://www.jsise.org/taikai/2019/

2019 年度マイクロメカトロニクス学術講演会
期 日 2019 年 9 月 19 日（木）
会 場 中央大学理工学部後楽園キャンパス（東京都文京区）
問合先 中央大学理工学部担当 土肥徹次

TEL〔03〕3817-1832，FAX〔03〕3817-1820
tokei@msl.mech.chuo-u.ac.jp http://hij-n.com/

第 38 回エレクトロセラミックスセミナー（※）
期 日 2019 年 10 月 11 日（金）
会 場 富士通労働組合会館（ユニオンビル）（川崎市）
問合先 日本セラミックス協会電子材料部会担当 大橋東洋（三菱マテリアル）

TEL〔048〕641-5477，FAX〔048〕641-5425
touyou@mmc.co.jp http://www.ceramic.or.jp/bdenshi/

第 80 回技術セミナー「Q & Aで学ぶ電子機器・部品の腐食評価と腐食技術」（※）
期 日 2019 年 10 月 11 日（金）
会 場 きゅりあん（東京都品川区）
問合先 腐食防食学会

TEL〔03〕3815-1161，FAX〔03〕3815-1291
naito-1130033@jcorr.or.jp http://www.jcorr.or.jp/

日本材料学会「第 5回材料WEEK」（※）
期 日 2019 年 10 月 15 日（火)～18 日（金）
会 場 京都テルサ（京都市）
問合先 日本材料学会

TEL〔075〕761-5321，FAX〔075〕761-5325
jimu@jsms.jp http://www.jsms.jp/kaikoku/5weekpro.htm



シンポジウム「車載用パワーエレクトロニクスの最新技術」（※）
期 日 2019 年 10 月 25 日（金）
会 場 工学院大学アーバンテックホール（東京都新宿区）
問合先 自動車技術会シンポジウム事務局

TEL〔045〕228-7696
sympo@jsae.or.jp http://www.jsae.or.jp/sympo/2019/scdl.php

第 404 回講習会「これぞ xR革命 ものづくりの境界を取り除け！─VR・AR・MR─」（※）
期 日 2019 年 10 月 28 日（月）
会 場 上智大学四谷キャンパス中央図書館（東京都千代田区）
問合先 精密工学会

TEL〔03〕5226-5191，FAX〔03〕5226-5192
jspe_koushu@jspe.or.jp
http://www.jspe.or.jp/wp/wp-content/uploads/course/404.pdf

第 48 回結晶成長国内会議（JCCG-48）（※）
期 日 2019 年 10 月 30 日（水)～11 月 1 日（金）
会 場 大阪大学銀杏会館（吹田市）
問合先 日本結晶成長学会事務局

TEL〔070〕5047-3339，FAX〔06〕6345-7931
jccg-48@jacg.jp http://www.jacg.jp/jp/event/2019/jccg-48/

第 19 回日本情報オリンピック（JOI2019/2020）
期 日 2019 年 11 月 1 日（金)～2020 年 3 月 31 日（月）
会 場 つくば国際会議場（つくば市），他
問合先 情報オリンピック日本委員会

TEL〔03〕6773-4616，FAX〔03〕6736-0510
info@ioi-jp.org http://www.ioi-jp.org

第 27 回カメラ技術セミナー（※）
期 日 2019 年 11 月 6 日（水）
会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）
問合先 日本写真学会事務局

TEL〔03〕3373-0724，FAX〔03〕3299-5887
spstj@pht.t-kougei.ac.jp http://www.spstj.org/

第 36 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム（※）
期 日 2019 年 11 月 19 日（火)～21 日（木）
会 場 アクトシティ浜松（浜松市）
問合先 同シンポジウム事務局（セミコンダクタポータル内）

TEL〔03〕5733-4971，FAX〔03〕5733-4973
sensorsympo_2019@semiconportal.com http://www.sensorsymposium.org/

人工知能学会合同研究会 2019
期 日 2019 年 11 月 22 日（金），23 日（土）
会 場 慶應義塾大学矢上キャンパス（横浜市）
問合先 人工知能学会合同研究会 2019 担当

TEL〔03〕5261-3401，FAX〔03〕5261-3402
jsai-office@ai-gakkai.or.jp https://www.ai-gakkai.or.jp/sigconf/



第 28 回交通・物流部門大会（TRANSLOG2019）（※）
期 日 2019 年 11 月 27 日（水)～29 日（金）
会 場 サテライトキャンパスひろしま（広島市）
問合先 日本機械学会交通・物流部門担当 大黒・北島

TEL〔03〕5360-3510 tldconf19@jsme.or.jp
http://www.jsme.or.jp/conference/tldconf19/index.html/

第 16 回「運動と振動の制御」シンポジウム（MoVic2019）（※）
期 日 2019 年 12 月 4 日（水)～6日（金）
会 場 高知城ホール（高知市）
問合先 日本機械学会MoViC2019 実行委員会

TEL〔03〕5360-3505，FAX〔03〕5360-3509
movic2019@jsme.or.jp
https://www.jsme.or.jp/conference/movic2019/index.html

第 20 回 SICE システムインテグレーション部門講演会
期 日 2019 年 12 月 12 日（木)～14 日（土）
会 場 サンポート高松（高松市）
問合先 SI2019 実行委員長 髙橋 悟（香川大）

si2019@sice-si.org https://sice-si.org/conf/si2019/index.html

第 26 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム（Mate2020）（※）
期 日 2020 年 1 月 28 日（火），29 日（水）
会 場 パシフィコ横浜（横浜市）
問合先 スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会事務局

TEL〔06〕6878-5628，FAX〔06〕6879-7568
mate@sps-mste.jp http://sps-mste.jp/mate/

シンポジウム「モバイル ’20」（※）
期 日 2020 年 3 月 6 日（金），7 日（土）
会 場 筑波大学筑波キャンパス（つくば市）
問合先 モバイル学会事務局

TEL & FAX〔078〕737-2349
mgo@mobilergo.com http://www.mobilergo.com/


